Title (en)
SOFT MAGNETIC ALLOY AND METHOD FOR PRODUCING A SOFT MAGNETIC ALLOY

Title (de)
WEICHMAGNETISCHE LEGIERUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER WEICHMAGNETISCHEN LEGIERUNG

Title (fr)
ALLIAGE MAGNETIQUE DOUX ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN ALLIAGE MAGNETIQUE DOUX

Publication
EP 4027358 A1 20220713 (DE)

Application
EP 21215751 A 20211217

Priority
DE 102020134301 A 20201218

Abstract (en)
[origin: US2022195568A1] A soft magnetic alloy comprising 2 wt %<C0<30 wt %, 0.3 wt %<V<5.0 wt % and iron is provided. The soft magnetic
alloy has a area proportion of a {111}<uvw> texture of no more than 13%, preferably no more than 6%, including grains with a tilt of up to +/-10°, or
preferably of up to +/-15°, when compared to the nominal crystal orientation.

Abstract (de)
Eine weichmagnetische Legierung wird bereitgestellt, die 2 Gew.-% < Co < 30 Gew.-% 0,3 Gew.-% < V < 5,0 Gew.-% und Eisen aufweist.
Die weichmagnetische Legierung weist einen Flachenanteil an einer {111}<uvw>-Textur auf, der maximal 13%, vorzugsweise maximal 6%,
betragt, wobei Kdrner mit einer Verkippung von bis zu +/- 10° oder bevorzugt von bis zu +/- 15° gegenlber der nominellen Kristallorientierung
eingeschlossen werden.
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